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（一）概述： 
本产品是一种国内优质原材料研制而成的常温快速固化的缩合型有机硅胶。它由 A、B两部分液体组成。当两组份以 100：10 重量比充分 

混合时，混合液体会在室温下固化为柔性弹性体，适用期限和室温下固化时间与采用的材料数量无关。固化时材料无明显的收缩和温升。胶 

料无毒，无腐蚀；完全固化后的材料耐紫外线、抗老化性能好、可修复性好、具有极佳的耐侯性。 

（二）性能特点： 

● 粘接性强，无腐蚀，不会对粘接面产生损害； 

● 优越的电性能：在各种苛刻条件下保持优良的抗击穿性能； 

● 宽广的温度范围，在－50~180℃范围内保持良好的机械性能； 

● 优异的耐侯性，户外使用可抵抗紫外光、臭氧、水分、酸、碱的不良影响，耐老化性能好； 

● 使用简单，室温下快速固化成耐用的弹性橡胶。 

● 无溶剂型 

● 与光伏基材的粘接性经过改良 

（三）典型用途： 

用于太阳能接线盒灌封。 

（四）技术性能 

固化前： 

序 号 项 目 指 标 备 注 
1  外 观 粘稠液 目 测 

2  颜 色 
白色  A组份 

透明  B组份 

3 
粘度(mpa.s)  9000～11000  A组份 

60～90  B组份 
4  固化配合比例 A:B=100:10 
5  允许操作时间（min） 20-25 

表干时间（min） 40-60 
6  完全固化时间（H） 24 

7  比重（g/cm 3 ） 
1.42±0.02  A组份 

0.96±0.02  B组份 

固化后： 

序 号 项 目 指 标 备 注 
1  硬度（邵氏 A） 38 
2  热传导率（W/m.K  0.46 
3  断裂伸长率(%)≥  80 
4  体积电阻率(Ω.cm) ≥  1×10 15 

5 
介电强度（KV/mm） 

≥ 
28 

6  温度范围（℃）  50～180 

注：以上所有数据都在胶 25℃、55%RH 条件下固化 7天后测定所得。 

（五）使用方法： 

混合-主剂与固化剂以 100:10 混合 

希顺有机硅 100:10混合灌封胶以双组份形式提供，将主剂与固化剂以 100：10 的重量比进行混合。主剂和固化剂充分混合后，轻轻搅动以减 

少所混入的空气量。灌注前将混合物放置 5 分钟，这有利于去除混合时所混入的空气。如果还存有气泡，则需要真空脱泡处理。考虑到材料 

的膨胀性，所用的脱泡容器的体积应至少是液体体积的 4倍。可以用 28 到 30 英寸汞柱的真空脱泡处理来去除混合物含有的气泡。继续抽真 

空直到液体膨胀后又恢复至原始体积，将其中的气泡全部消除。这一过程需要 5分钟到 10分钟不等，主要取决于搅拌时所带入的空气量。为 

了达到最好的固化效果，需要使用玻璃器皿以及玻璃或金属制的搅拌设备。搅拌时尽量保持平稳以防止混入过量的空气。 

适用期/操作时间 

固化反应起始于混合过程的开始。起初的固化现象是粘度逐步增加，接着开始出现凝胶，然后转变为固体弹性体。适用期的定义是组份 A 与 

B（主剂与固化剂）混合后，粘度增至原来的两倍所需的时间。请查阅有机硅灌封胶各自的适用期。
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加工与固化 

有机硅灌封胶在经过充分混合后，可直接注入/点胶至需要固化的容器中进行固化。要格外小心，尽量减少空气的混入。如果可行，特别是灌 

封和密封的元器有许多微孔时，应尽量在真空条件下灌胶或点胶。如果无法采用这项工艺时，元器在使用有机硅产品灌封和密封后进行真空 

脱泡处理。有机硅灌封胶既可以在室温（25℃）下进行固化，也可以加热固化。室温固化的灌封胶也可以进行加热来加速固化。产品选择表 

中列有每种产品理想的固化条件。固化剂在使用前应该预先进行搅拌，这是因为在运送和储存过程中会有产生部分沉淀。固化剂容易与空气 

中的湿气产生反应，因此要格外小心以避免使用前与空气接触。 

表面处理准备 

当应用中需要高强粘结性时，有机硅灌封胶需要使用底漆。请参阅底漆选择指南选择与产品相匹配的底漆。为了达到最好效果，底漆漆层应 

尽量打薄、均一，然后抹去。使用底漆后应让底漆在空气中彻底干燥，再使用有机硅灌封胶。通常希顺有机硅灌封胶无需底涂即有粘附性。 

可使用的温度范围 

对于大多数应用而言，有机硅弹性体可以在-50 到 180℃温度范围内长期使用。然而，在低温段和高温段的条件下，材料在某些特殊应用中所 

呈现的性能表现会变得非常复杂，因此需要考虑到额外的因素。 

就低温性能而言，虽然可在-50℃左右的环境下进行热循环，但您的部件和装配的性能需要得到证实。影响性能的因素包括部件的构型和应力 

敏感性，冷却速率和停留时间以及之前所经历的温度史。例如希顺灌封胶弹性体的特殊材料可以在-65℃甚至更低的温度下使用。 

在高温段条件下，固化的有机硅弹性体耐久性取决于时间和温度。正如预计的，使用温度越高，材料可使用的时间越短。 

相容性 

希顺弹性体不存在有抑制固化的问题，但在密闭条件下施加高温和高压，可能会发生逆反应。密封剂在固化过程中会释放微量的小分子，某 

些种类可能会对某些元件造成干扰，尤其是在与材料直接接触或者在一个不能让固化产生的副产物释放出去的封闭环境中进行固化时。所以， 

使用该产品后须将之暴露于空气中至少 7天以上才可进行密闭包装。 

可修复性 

生产电气/电子设备时，都希望能够将废弃或损坏的产品回收利用。在不对内部电路造成极大损伤的情况下，想要将非有机硅刚性的灌封/密 

封材料去除并重新灌注是很困难或不可能的。使用希顺有机硅灌封胶可以方便地进行有选择的去除，修复或完全更换，并在修复的部位重新 

灌注入新的灌封胶。 

去除有机硅弹性体时，可以简单地使用锋利的刀片或小刀将不需要的材料从待修复区域撕去或去除。对于粘附于部上的弹性体，最好采用机 

械方法如刮削或摩擦等方法从基材或电路上去除，可以使用硅油作为辅助剂。 

在对已修复的器件重新灌注灌封胶以前，需要使用砂纸将已固化灌封胶的表面打毛，然后用适当的溶剂擦拭。这有助于增强粘结力，将修复 

的材料与已有的灌封胶结合成一体。不宜将有机硅底漆作为产品自身的粘合剂。 

操作注意事项 

长时间接触希顺弹性体固化剂和未固化的催化材料会灼伤皮肤和眼睛。如果不小心接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗眼睛至少 15分钟，然 

后就医治疗。皮肤接触部位应用肥皂和水冲洗，如果持续疼痛发炎应立即就医治疗。使用时保持足够的通风；否则，应使用呼吸防护器。 

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，以获取有关产品的安全使用、危害身体 

及健康的资料,可向希顺公司索取。 

储存和保质期 

保质期为产品标签上的“使用期至”日期。 

为了达到最佳的使用效果，希顺有机硅灌封胶应存放在低于 25℃温度下。必须采取特殊的预防措施以防止产品受潮。容器应尽量保持密闭， 

减少容器中液面以上的空间。装有部分产品的容器需通入干燥空气或氮气等加以保护。 

包装 

1.400ml 静态混合管/支 

2.5kg/桶 

3.10kg/桶 

4.20kg/桶 

5.需要其他包装请与公司销售人员联系。 

使用限制 

本产品未被测试或显示为适用于医疗或药物的使用。 

注意事项： 

希顺公司的产品在指定安全措施下使用时，通常是无害的。由于某些皮肤过敏人士可能会受影响，未固化的材料不可与食品或食品用具接触， 

即便是某些符合 FDA认证的产品。同时也应采取措施以防止未固化的材料接触皮肤。一般应穿戴防渗橡胶或塑料手套，同时戴好保护眼镜。 

每次工作结束时，用肥皂和温水彻底清洗皮肤，避免使用溶剂。可用一次性纸巾擦干皮肤，不要用毛巾。工作场地要保持足够的通风。这些 

安全预防措施的详细介绍请参阅希顺公司的产品说明书。这些说明书都可供索阅。 

所有对我们产品使用的建议，无论是由我们以书面、口头提供或从我们所做试验的结果中得到的，都是基于我们目前的知识水平。尽管有这 

些建议，买方仍需对使我们提供的产品适合其预期的工艺或目的从而满足其要求负有责任。由于我们不能控制产品的应用和使用工艺，因此 

我们不能承担责任。买方应保证产品的预期应用不侵犯第三方的知识产权。本资料提供的参数由于条件的变化和实际货品可能会有出入。我 

们保证我们的产品按照我们提供且客户确认的样品是一致的。


